Wire to Board Connector Serie 101

Artikelnummer: 101-2-010-S-BB0

Raster (mm)

Steckbar mit (von, bis)
Polzahl

Buchse / Stift
Kodierung

Material Kontakt
Veredelung Kontakt
Isoliermaterial
Bemessungsstrom IEC
Nennspannung
Durchschlagspannung
Betriebstemperatur
Kontaktreihen

2,54

N 0,64

10

Buchse

ja

Kupferlegierung
Selectiv Au
Thermoplast UL94V-0
1,0A

250 VRMS /V DC
500 V RMS fiir 1 Minute
-40°C bis +105°C

2

Artikelnummer: 101-2-010-S-BB0

Montagekappen Ohne Bestiickungshilfe
Anschlussart IDC
AWG 26, 28
Reihenabstand (mm) 2,54
Verpackung Blister
A 17,34
B 10,16
A+025 s
B+0,15
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binder mpe GmbH
. Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Schéfflerstralle 13 o
. E-Mail: info@mpe-connector.de
87629 Fussen/Germany
Erstellungsdatum: 02.12.2025, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/wire-to-board-connector/buchsenleiste-mit-schneid-klemm-

anschluss-254-mm/101-2#101-2-010-S-BBO
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